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Teknik bilgi

En yiiksek kalitede
uzun ¢alisma siireleri
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Tekstiire islemleriicin NanoDisc

Seramike karsi poliliretan

Seramik disklerin kullanimi Poliamid Gretiminde her zaman baskin
olmustur. Simdiye kadar, PU diskler, daha kisa kullanim 6mirleri
nedeniyle PA tekstire islemlerinde ¢cok nadiren kullanilmistir.

PU disklerin kullanim émriyle ilgili temel sorun, PES iretiminde yay-
gin oldugu gibi asinma degil, ipligin gegirilmesini cok daha zor hale
getiren yiizeyin parlamasidir. Bunun nedeni, cogu PA ipliginin dtex
degerinin PES liflerine kiyasla daha ince olmasidir. Ayrica, daha ince
dtex degerine sahip diistik iplik gerginligi, calisma yiizeyinin parla-
tilmasina neden olur. Bu parlatma siirecini yavaslatmak icin Temco,
nano teknoloji iceren bir PU disk gelistirmistir.

NanoDisc, dtex degeri <50 ve dpf degeri <1 olan ¢ok ince poliamid
iplikler icin katma deger yaratir.

Seramik ve normal PU’ya kiyasla
Nano Teknolojinin Avantajlar

+ PU, hassas seramik malzemeye kiyasla daha kolay islenir.

+ Enaz 2 yillik kullamm &mrii (yillarca siiren test/saha denemeleriyle
onaylanmistir)

+ NanoDisc’in seramik malzemeye kiyasla daha yiiksek fiyat-perfor-
mans oraniyla birlikte daha diisiik yatirim maliyeti

NanoDisc’in faydalar

+ Daha iyi uzama ve CC Degeri ile daha ylksek iplik kalitesi

- dpf <1 i¢in optimize edilmistir

- Sahada test edilmis ve onaylanmis en az 2 yillik kullanim 6mri

- dtex <50 ve dpf <1 olan iplikler igin gelistirilmis ve uygulanabilir
« En az 40 m/dak potansiyel hiz artisi sayesinde daha yiiksek verim
+ Nano Teknoloji ile eksiksiz Temco PU disk portféyii mevcuttur

NanoDisc

Seramik disk
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Karsilastirma sonuclar

Temco, yenilik¢i Nano Teknolojisini piyasadaki referans seramik disklerle karsilastirmak i¢in 2,5 yili askin bir siire boyu-
nca karsilastirmali bir calisma yiiriitti. Bu stire zarfinda, ilgili cesitli tekstil iplikleri temel degerlerle asagida goriilecegi
gibi karsilastinildr.

Kivrim daralmas: (iplikteki biikiilmeler) Kivrim daralmasi (iplikteki biikiilmeler)
Disk kombinasyonu, PA 44dtex f13 Disk kombinasyonu 1/6 / K, PA 44dtex f34
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B seramik . NanoDisc
iplik mukavemeti iplik mukavemeti NanoDisklerde yiizey piiriizliiliigiiniin gelistirilmesi
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» Cekme mukavemeti ™ ~1g/giin
B seramik B VanoDisc > Uzama 1 - %8
D27f68 FD PA6 deneme sonucu
DR=1,260, NanoDisc 1-4-1
Test edilmis disk modeli 8.01.583 NanoDisc D/Y T1 T2 K Mukavemet Uzama
- (cN) (cN) [cN/dtex] (%)
Iplik calisma ozelligi PA6 27D/68F
Disk yapilandirmasi 1-4-1 1,75 13,8 16,6 1,20 4,85 29,8
Iplik hiza 600m/dak 210 147 146 099 472 28,8
Makinede kullanimi No 2,35 15,0 13,6 0,91 4,65 27,6
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Bu brosiirde ve ilgili veri tasiyicisinda verilen
bilgiler ve cizimler, basim tarihini referans
almaktadir. Temco dnceden 6zel bir bildirimde
bulunmaksizin istedigi zaman gerekli gordugi
degisiklikleri yapma hakkini sakli tutar. Temco
sistemleri ve Temco yenilikleri patentlerle
korunmaktadir.
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